2027 臺灣電信年會


(2027全國電信研討會、橋接未來、消息理論及通訊春季研討會聯合舉辦)

贊助單位報名表
	公司名稱

(中文)
	
	公司名稱(英文)
	

	公司抬頭
	· 同公司名稱

·                               
	統一編號
	

	公司地址
	

	聯絡人

資訊
	姓名
	
	職稱
	
	聯絡電話
	

	
	E-mail
	
	聯絡地址
	

	贊助公司
提供權益
(二擇一)
	□ 新台幣8萬元整

1. 大會網頁提供LOGO列名及超連結。
2. 大會手冊廣告版面，含內頁1面(A4直式)及封底LOGO列名。

3. 大會提供研討會免費名額3名。
4. 業界專題演講(技術內容、公司介紹)，時間長度將於統籌規劃後通知。

5. 大會期間展示攤位1個。

· 規格：面寬約 3m x 深度 2m x 高度 2m。
· 設備：3面牆、1個桌子(含桌巾)、2個椅子、3個夾燈、1組三孔插座、1個抬頭板。
· 如有特殊供電需求(大電流或220V插座)，  請事先告知以利準備。
· 攤位共12個，依贊助匯款順序排定位置。
	□ 新台幣3萬元整 

1. 大會網頁提供LOGO列名及超連結。
2. 大會手冊廣告版面，含內頁1面(A4直式)。
3. 大會提供研討會免費名額1名。


	說明
	· 請將報名表、匯款明細、公司LOGO及廣告文宣Email給聯絡人chkuo@mail.ee.nsysu.edu.tw
· 公司LOGO：AI檔或高解析PNG檔
· 廣告文宣：AI檔或高解析PDF檔
· 大會聯絡人：國立中山大學電機系 郭小姐
電 子 郵 件：chkuo@mail.ee.nsysu.edu.tw

連 絡 電 話：(07)525-2000分機4106
聯 絡 地 址：804 高雄市鼓山區蓮海路70號
· 大會對本贊助辦法之各項內容保留最後決定權。

	匯款資訊
	銀行機構：臺灣銀行鼓山分行  

銀行代號：004
帳　　號：051-001-08944-3 

戶　　名：台灣電機電子工程學會
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